
（単位　 円）

事          項 要組入高 組  入  高 未組入高 摘　要

第１号基本金

  前期繰越高 7,148,852,176 7,140,705,688 8,146,488

  当期組入高

１．建物

校舎改修に係る当期組入れ 20,334,941 2,507,165 17,827,776 未払金

小      計 20,334,941 2,507,165 17,827,776

２．教育研究用機器備品

機器備品取得に係る当期組入れ 373,680 373,680 0

小      計 373,680 373,680 0

４．管理用機器備品

機器備品取得に係る当期組入れ 458,244 224,640 233,604 未払金

小      計 458,244 224,640 233,604

３．図書

図書取得に係る当期組入れ 1,169,979 1,169,979 0

除却した図書に係る基本金額 △ 23,280 △ 23,280 0

小      計 1,146,699 1,146,699 0

６．車両

過年度未組入れに係る当期組入れ 2,152,332 △ 2,152,332

小      計 2,152,332 △ 2,152,332

７．ソフトウェア

過年度未組入れに係る当期組入れ 1,210,716 △ 1,210,716

小      計 1,210,716 △ 1,210,716

計 22,313,564 7,615,232 14,698,332

  当期末残高 7,171,165,740 7,148,320,920 22,844,820

第４号基本金

前期繰越高 64,000,000 64,000,000 0

当期末残高 64,000,000 64,000,000 0

合   計

前期繰越高              7,204,705,688 8,146,488

当期組入高              7,615,232 14,698,332

当期末残高              7,212,320,920 22,844,820

基 本 金 明 細 表
平成30（2018）年 4月 1日　から
平成31（2019）年 3月31日　まで


